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证券代码：300460                           证券简称：惠伦晶体                           公告编号：2017-034 

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 

一、重要提示 

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读半年度报告全文。 

董事、监事、高级管理人员异议声明 

姓名 职务 内容和原因 

声明： 

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 

非标准审计意见提示 

□ 适用 √ 不适用  

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

□ 适用 √ 不适用  

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□ 适用 √ 不适用  

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 惠伦晶体 股票代码 300460 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 王军  

办公地址 广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号  

电话 0769-38879888-2233  

电子信箱 flzqsw@dgylec.com  

2、主要财务会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□ 是 √ 否  

 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 

营业收入（元） 154,744,357.82 173,822,994.95 -10.98% 

归属于上市公司股东的净利润（元） 6,301,609.43 12,528,905.50 -49.70% 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润（元） 
1,758,661.21 10,662,078.00 -83.51% 
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经营活动产生的现金流量净额（元） 27,846,338.14 37,291,400.58 -25.33% 

基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 

稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 

加权平均净资产收益率 0.94% 1.91% -0.97% 

 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增

减 

总资产（元） 949,169,728.85 875,071,614.91 8.47% 

归属于上市公司股东的净资产（元） 666,626,518.63 667,897,248.20 -0.19% 

3、公司股东数量及持股情况 

报告期末股东总数 17,170 
报告期末表决权恢复的优先

股股东总数（如有） 
0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件

的股份数量 

质押或冻结情况 

股份状态 数量 

新疆惠伦股权投

资合伙企业（有

限合伙） 

境内非国有法人 38.25% 64,359,042 64,359,042 质押 35,180,000 

世锦国际有限公

司 
境外法人 8.42% 14,167,188 8,833,594   

香港通盈投资有

限公司 
境外法人 5.63% 9,477,185 9,477,185   

台湾晶技股份有

限公司 
境外法人 4.81% 8,095,536 8,076,429   

广东通盈创业投

资有限公司 
境外法人 4.18% 7,041,636 7,041,636   

POP LASER 

INTERNATION

AL 

CO.,LIMITED 

境外法人 2.94% 4,950,978 0   

张毅 境内自然人 1.60% 2,700,000 0   

陈俊岭 境内自然人 0.89% 1,500,000 0   

詹任宁 境内自然人 0.86% 1,450,000 0   

李欣 境内自然人 0.75% 1,266,100 0   

上述股东关联关系或一致行动的

说明 

上述股东中，陈俊岭是广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事兼总裁；香港

通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；香港通盈投资有限公司

的主要股东 CHEN Roger 与广东通盈创业投资有限公司的主要股东陈俊岭为兄弟关系。 

参与融资融券业务股东情况说明

（如有） 

上述股东中，股东詹任宁通过融资融券信用账户持有 1,450,000 股；股东李欣通过融资

融券信用账户持有 1,266,100 股；股东赵洪斌通过融资融券信用账户持有 102,500 股。 

4、控股股东或实际控制人变更情况 

控股股东报告期内变更 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期控股股东未发生变更。 

实际控制人报告期内变更 

□ 适用 √ 不适用  
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公司报告期实际控制人未发生变更。 

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无优先股股东持股情况。 

6、公司债券情况 

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 

否 

三、经营情况讨论与分析 

1、报告期经营情况简介 

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 

否 

报告期内，由于受全球经济复苏乏力及人民币升值和新产品开发、试生产成品合格率较低等因素的影响，2017 年上半

年实现营业收入 15,474.44 万元，同比下降 10.98%；实现利润总额 729.88 万元，同比下降 40.65%；实现净利润 630.16 万元，

较上年同期下降 49.70%；归属于上市公司股东的净利润 630.16 万元，较上年同期下降 49.70%。净利润下滑主要是由于毛利

率较上年同期下降 6.35%，毛利率下降的原因是由于今年上半年日元升值导致原材料采购价格下降幅度小于产品销售价格下

降幅度。 

业务产品构成方面，公司 SMD 类产品的销售收入较上年同期基本持平，同时完成了 TCXO2016、TCXO2520 全系列批

量生产试制工作。报告期内，SMD 销售收入为 14,167.11 万元，较上年同期增长 0.76%；占营业收入比重为 91.55%，较上

年同期上升了 11.06 个百分点；贸易销售收入为 451.21 万元，较上年同期减少了 80.93%，占营业收入比重为 2.92%，较上

年同期增长了 10.70 个百分点。由于下游通信电子类产品市场变化，使得表面贴装(SMD)温度补偿振荡器件 TCXO 需求疲软。 

业务地区结构方面，港台业务占比为 49.47%，较上年同期下降 9.35 个百分点；国内业务占比为 20%，较上年同期增加

4.85 个百分点；新加坡业务占为 13.09%，较上年同期增加 3.63 个百分点；韩国及美洲市场业务占比较上年同期略有增长。 

技术研发方面，加强产品小型化、高精度、高稳定性等方向研究力度的同时，继续加大 TCXO、TSX 等振荡器器件产

品的研制，争取在下半年成为 TSX 器件产品通过高通和 MTK 产品验证的首家国内企业，并进行小批量生产。 报告期内，

公司研发费用为 724.84 万元，占营业收入比例为 4.68%，较上年同期减少 40.13%，是因部分研发项目还在立项和可行性研

究分析阶段。 

2、涉及财务报告的相关事项 

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 

√ 适用 □ 不适用  

1、会计政策变更的原因 

财政部于2017年5月10日颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自 2017年6

月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月 1日至本准则施行日之间新增的政

府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起

始日开始执行上述会计准则。 

2、会计政策变更的情况 

变更前公司所采用会计政策 
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2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3

号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。 

变更后公司所采用的会计政策 

变更后公司所采用的会计政策：财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。 

3、本次会计变更对公司的影响 

本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表

“其他收益”项目列报，该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。 

 

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 

□ 适用 √ 不适用  

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 
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（以下无正文，为公司法定代表人关于《广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017 半年度报告摘

要》的签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司 

 

法定代表人：                 

2017 年 8 月 28 日 
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